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0.8A表面贴装玻璃钝化整流桥，薄型MBF封装。
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参数 

Parameter 符号 

Symbol 

数值 

Rating 单位 

Unit 
MB1F MB2F MB4F MB6F MB8F MB10F 

Maximum Recurrent Peak 
Reverse Voltage 

VRRM 100 200 400 600 800 1000 V 

Maximum RMS Voltage VRMS 70 140 280 420 560 700 V 

Maximum DC Blocking Voltage
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外形尺寸图  /  Package Dimensions 
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回流焊温度曲线图(无铅)  /  Temperature Profile for IR Reflow Soldering(Pb-Free) 

 

 

说明：           Note: 

1、预热温度 25～150℃，时间 60～90sec;   1.Preheating:25~150℃, Time:60~90sec. 

2、峰值温度 245±5℃，时间持续为 5±0.5sec;  




